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中文摘要 本发明属于催化剂及其应用技术领域,具体为一种基于多孔碳化硅载体的超细分子筛结构化催
化材料及其制备方法。该材料以超细分子筛晶体为活性基元,具有多级孔道结构且整个超细分
子筛涂层都具有催化活性。该方法将胶态分子筛前躯体涂覆在经改性处理的泡沫碳化硅载体表
面,通过蒸汽相处理,将分子筛前躯体转化为超细分子筛晶体并实现涂层与载体之间的牢固结
合。控制胶态分子筛前躯体的合成条件及添加造孔剂的方法,可以控制分子筛晶体尺寸、硅铝
比及晶间孔隙率；并可根据目标产物的几何构型设计催化剂的孔结构及分子筛类型,在保持超
细分子筛高活性、高目标产物选择性的同时,提高超细分子筛的容碳能力,强化催化剂的传质能
力,延长催化剂的寿命。
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